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Abstract (en)
A method of and a device for machining the inner surface of circumferential welded joints in pipes (3) and containers with the use of a rotating
cutting tool (6) which is guided across the inner surface. During the cutting operation, the cutting tool (6) performs circular-arc-shaped pendulum
movements about a pendulum axis parallel to the respective feed direction. The perpendicular distance of the pendulum axis (8) from the inner
surface of the hollow body is kept constant during a revolution about the area to be cut by continuous sensing of the inner surface. <IMAGE>

Abstract (de)
Verfahren und Vorrichtung zur zerspanenden Bearbeitung der Innenoberfläche von Rundschweißnähten in Rohren (3) und Behältern, unter
Verwendung eines rotierenden Zerspanungswerkzeugs (6), das über die Innenoberfläche geführt wird. Das Zerspanungswerkzeug (6) führt
während der Zerspannung um eine zur jeweiligen Vorschubrichtung parallele Pendelachse kreisbogenförmige Pendelbewegungen aus. Der
senkrechte Abstand der Pendelachse (8) zur Innenoberfläche des Hohlkörpers wird während eines Umlaufs um den zu zerspanenden Bereich durch
fortlaufende Abtastung der Innenoberfläche konstant gehalten.
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